
Wir empfehlen ausschließlich Unterlagsmatten zur Schallreduzierung, die speziell für
Laminatfußböden mit leimlosem Clic-System spezifiziert sind. Für Laminatfußböden
mit integrierter Unterlagsmatte (SILENZIO®) ist keine separate Unterlagsmatte
erforderlich. Auf mineralischen Untergründen muss jedoch immer eine 0,2 mm starke
PE-Folie als Dampfbremse ausgelegt werden.

We solely recommend to use underlays for noise reduction, which are specified for
glueless clic systems with laminate floors. Laminate flooring with integrated underlay
(SILENZIO®) does not require a separate underlay. However, it is necessary to
always place a damp proof 0.2 mm PE film on stone sub-floors.

Nous recommandons d’utiliser exclusivement des sous couche acoustiques
spécialement indiquées pour les sols stratifiés avec système de pose sans colle
Clic. Les sols stratifiés avec sous-couche intégrée (SILENZIO®) ne nécessite pas de
sous-couche individuelle. Cependant il est toujours indispensable de poser un film
PE de 0,2 mm comme pare-vapeur sur les supports minéraux.

Recomendamos exclusivamente bases para la reducción de sonido, aptas
especialmente para suelos laminados con el sistema clic sin cola. El suelo laminado
con capa (SILENZIO®) no necesita la colocación de espumas ni mantas adicionales.
No obstante, siempre debe colocarse la membrana de Polietileno de 0,2mm sobre
subsuelos cerámicos o cemento.

A zaj csökkentésére kizárólag olyan alátét használatát ajánljuk, amely a ragasztás
nélküli Clic rendszer lamináltpadlókhoz van szabványosítva. Az lamináltpadló az
integrált (SILENZIO®) alátéttel nem igényel külön zaj csökkent alátétet. K aljzatok
esetén azonban szükséges 0,2 mm-es PE párazáró fólia használata.

Tutkalsız klik sistemli Laminat Parke için tavsiye edilen ilteyi yalnızca ses yalıtımı
için öneriyoruz. Kendinden ilteli (SILENZIO®) laminat parkesi, ayrı bir ilte kullanımı
gerektirmemektedir. Yinede, her zaman alt zemin üzerine 0,2 mm PE filmi kullanımı
gerekmektedir.

Mi isklju ivo preporu ujemo upotrebu izolacione podloge koja smanjuje zvu ne
efekte i koja se koristi za laminatne sisteme polaganja gdje se ne koristi ljepilo.
Za laminatne podove s integriranom podlogom (SILENZIO®) nije potrebna nikakva
posebna podloga. Na mineralnim podlogama mora se ipak uvijek postaviti PE-folija
debljine 0,2 mm kao parna brana.

Vi anbefaler udelukkende lyddæmpende underlag, som er specielt specificeret til
laminatgulv mit limfri clic-systemer. For laminatgulve med integreret underlagsmåtte
(SILENZIO®) kræves ingen separat underlagsmåtte. På mineralske undergulve skal
der dog anvendes en 0,2 mm tyk PE-Folie som dampspærre.

Äänen vaimentamiseksi suosittelemme käytettäväksi vain sellaisia alusmateriaaleja,
jotka ovat tarkoitettu laminaattilattioille liimattomalla Clic-asennusjärjestelmällä.
Integroidulla SILENZIO® -alustalla varustettu laminaattilattia ei vaadi erillistä alus-
materiaalia. Mineraalipitoisille aluslattioille on kuitenkin aina asetettava 0,2 mm
höyrysulkumuovi (PE-kalvo).

Vi recommenderar endast att använda underlägg, som specificeras för limfri clic-
system. Laminatgolv med integrerad underläggsmatta (SILENZIO®) kräver ingen
separat sådan matta. På mineralgolv måste dock alltid lägga en 0,2 mm polyety-
lenfolie som fuktskydd.

Doporu ujeme pou ít pouze podlo ku ,která je p edepsaná pro bezlepidlový
clic systém. Pro laminátové podlahy s integrovanou podlo kou (SILENZIO®)
nepou ívejte ádnou další podlo ku. Avšak u cementových podklad je nutné v dy
pou ít 0,2 mm PE folii jako izolaci proti vlhkosti.

Priporo amo izklju no samo tiste zvo no-izolativne podloge, ki so posebej navedene
kot primerne za uporabo pri laminatnih podih s Clic-sistemom brez lepljenja. Pri
laminatnih podih z integrirano (SILENZIO®) podlogo ne potrebujete nobene dodatne
zvo no-izolativne podloge. Je pa na mineralne podlage vedno potrebno polo iti 0,2
mm debelo PE-folijo, ki slu i kot parna zapora.
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• Einfache und schnelle Verlegung
• Erhöhter Schutz gegen Feuchtigkeit
• Multifunktionale Verlegemethode
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